
A qr code on a white background

AI-generated content may be incorrect.

Lam Research 科林研發 X 清大奈微與材料科技中心 x 清大跨領域科教中心

全球頂尖半導體設備商與台灣頂尖大學聯手帶來2026年最精采的半導體AI科學營! 科學營將評選來自全台20
位優秀的高中職同學，免費參與半導體製程探究 x AI實作 x 小論文科學寫作課程，並輔以科學競賽經驗分享。
讓同學於學習豐富新知識的同時，掌握「發現問題」、「規劃與研究」以及「表達與分享」的科學研究議題
探究歷程，攜手探索半導體產業之旅!

只要對於科學研究積極參與且富有濃厚好奇心，科林研發「半導體AI科學營」將帶領你進入半導體製程探究
領域，開啟學習歷程中的全新嘗試，體驗、增加自己的視野，引領未來進入半導體科技產業的更多可能性。

活動資訊 & 報名時程

• 日期：2026 年 7 月 27 日 (一) 至 7 月 31 日 (五)，活動為期一周（共五天）

• 時間 : 09:00 - 17:30 (以最後公告之課程表為準)

• 場地 : 國立清華大學跨領域科學教育中心、國立清華大學創新育成大樓

• 住宿 : 清華會館 (清華大學校內)

• 報名期間：即日起至預計 2026 年3 月 31 日 17:00 截止報名

• 入選結果公告：2026 年 4 月 30 日 17:00 於半導體AI科學營活動網站公佈入選名單 (共20位)。

Connect with us 科林研發半導體AI科學營

活動亮點

• 免費報名│免費參加│全程參與後頒發結業證明│團隊與個人學習成果競賽
• 超強師資：科林研發亞太技術訓練中心、國立清華大學奈微與材料科技中心、

國立清華大學跨領域科學教育中心、 國立新竹科學園區實驗高級中等學校的專業師資群

• 優質隊輔：國立清華大學科學服務社的優秀學長姊

• 動手實作：電子電路、半導體製程、AI實驗專題實作！

• 科學寫作：科學競賽經驗 & 小論文科學寫作技能，訓練以學科知識為基礎的思考與論述能力

• 團隊挑戰：分組成果展示競賽，獲勝隊伍將獲得5萬元獎金│個人學習成果競賽最高獲得2萬元獎金

活動官網，馬上瞭解

科林研發 x 國立清華大學

半導體AI科學營
2026. 7. 27 – 7. 31

全球頂尖半導體設備商與清華大學聯手帶來

2026年最精采的

半導體製程探究 x AI實作 x 小論文科學寫作課程

https://contest.bhuntr.com/tw/lamresearchsummercamp2026/home/
https://contest.bhuntr.com/tw/lamresearchsummercamp2026/home/
https://contest.bhuntr.com/tw/lamresearchsummercamp2026/home/
https://contest.bhuntr.com/tw/lamresearchsummercamp2026/home/

	Slide 1

